-informotion. pdf

= 3= Empfohlene Leiterplattenspezifikation ‘de”““VkVON[”;O/ Ldze”!;m“”:
EoET 00 TONTACT recommended PCB specification =
s5=2 e b RAST 2,5 / ECO-TRONIC WN 30 47
= ieland Gruppe
£52s L0 B | 17 |Serie 7284 hinzy 06.03.25|U001 3643
o= 2 39 | 0 |Serie 7938 hinzu 13.12.24|U0013615
§§§§ 38 D | 9 |Serie MEVV 7935 hinzu / series MFVV 7935 added [20.09.24|U0013643
227 Angabe "Stondarddicke " berichtigt
>2.27% ‘ C L07.261U0013643
SSo- 3 Al 26 \n%ormat\on "standard thickness " corrected|” w
=oE 3| 16 [Serien 7534/ 7538 und 7539 hinzu
5= 36 30.01.24|U0013643
=rET Al 25 [Ansicht PCB Uberarbeitet / revised PCB view
% )| 8
322 |S0-Ansicht zur Darstellung der
25 g ‘ | 06.06.23]U0001349
R 3 LB Kabelabgangsrichtung hinzy |
Ehis B |15
2=t Bemafung V-Cut berichtigt
Stz ‘ 9 04.04.23]U0013643
Liis 3 AL Dimensioning V-Cut corrected 1
cZo = 0| 7 Hinweis und MaB 5,7 hinzv,
ZEe=n Note and dimension 5.7 added.
=5ZE 1 C |17 13.02.23|U0013643
s Hinwels hinzu. / Note added.
S = B | 14
ié;é 32 D | 6 |BemaBungen hinzu. Dimensions added. 18.01.23|U0013643
s Angoben zu Maf C berichligt
s=r J! ] in%ormation on dimension 8 corrected £6.07.22) U001 3043
e 0 | ¢ |Ansicht PCB uberarbeitet / revised PCB view
=t MaB 4,3 hinzu / dimension L.3 added
- C | 11 [Ansicht PCB Uberarbeitet / revised PCB view
Z5EC 30 B | 13 [Ansicht PCB Uberarbeitet / revised PCB view 08.12.21|U0013643
ot Ansicht PCB Uberarbeitet / revised PCB view
Enplinger AL 13 [Kontakt RFB 8410 bei Position 3 hinzu
o contact RFB 8410 odded on position 3
Gesami-Index|Seile|lIndex P . Dotum Name
gl folal-index | page |index Anderung / modificotion date name
siehe Werknorm ersetzt Werknorm Dotum Name Index Seite
acc. to company standard replaces company standard dote name index page
Clavered | 13.10.03 | U001379

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise fir Steckverbinder und Kontokte: http://www stocko.de/catolog-pdf/sicherheitshinweise.pdf Respect general safty and processing information for connectors ond contacts: http://www. stocko.de/cotalog-pdf/sofet
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—= Empfohlene Leiterplattenspezifikation [dentifikotor /- identificotion:
recommended PCB specification WN_30. L2_KF

tten Personen
form whotever
s punishable.

—~_

= i

: STOCKD CONTACT RAST 2.5 / ECO-TRONIC WN 3047
==z Wieland Gruppe
e Empfohlene Leiterplatten Kanten F-F F-F
~EEs recommended PCB edges
Sl Uber V-Cul gebrochen Angefost
. with V-Cut broken chomfered
L = - e [ |
- H | |
3 = v D max. B
= ] I

reserved. Reproduction or issue to th

D
E -'F II % gi N %

Diese Zeichnung dorf ohne unsere Genehmigung weder vervie

zuginglich gemocht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwi

AIT rights stricHK
is not permitted whitout written authority from the propr

PCB-Cesamtdicke (Tra%ermoteral + Kupferkaschierung + Veredelung)= max. A

Respect general safty and processing information for connectors ond contacts:

Total PCB thickness [carrier material + copper cladding + finishingl= max. A C+0,2
- = 1 CEM-12; CEM-3%; FR-2xx 85 FR-3wx 2 FR-Lax ECO-TRONIC IDC - MF 72XX
= = sxflammwidrig / flome retardent ‘ B ECO-TRONIC Crimp - MH 74XX | ECO-TRONIC FB - MF 78XX
sc S ‘ ‘g - | t dSlgn?gjdg\tke noch f\osTe B/E Each \PE A}gé—ngw ECO-TRONIC PL - MF 79XX
==L 2 Leiterbahndicke: Cu, doppelseitig kaschiert 335 4 stondord thickness acc. fo closs B/L occ. lo ) w .
LECD conductor thickness: Cu, double-side l[aminated # ) )
= Benennung / remark Sn Ni Av i L 11k
Zczes galvanisch Zinn / galvanic tin > 5 um 0.t 0,3
=7 ‘ ‘ ‘ ‘ Standarddicke (Trdgermaterial + Kupferkaschierungl
ge=T Heifluftverzinnung HAL / hof air levelling HAL > 2,0 pm Stondard thickness (carrier material + copper clodding]
e im Lotbad verzinnt / solder bath tined > 5 - 200 pm 150,14
ST53 3 [chemisch Zinn [nur in Verbindung mit Kontakt RF 8109.500, RF 8410] o : [ 6a0. 12 | Dsos
NS = chemical tin fonly in connection with contact RF 8109.500, RF 8410] ¥ olt’erno‘tw e
s chemisch Nickel-Gold (nicht for Automotive)? i ulternatively
B chemical nikel gold [not for Automotive] Lo 7 0,05 pm {flosh] -
Sz galvanisch Nickel-Gold [nur in Verbindung mit vergoldeten Kontakten] . ) z
o2 galvanic nikel-gold {only in connection with gold-plated contacts) LT 0,2 pm* /0,8 pm -
SLz ] 6 Standard 1/3 von / of D -
B [, |Lotstopplack / solder mask T 0° 7 15/ 60" g
e PCB Auslegung: - | | ) PCB design: E
=22z Es ist dorauf zu achlen, dass die eingesetzte PCB bzw. Leiterbahn den moximol ouftretenden Strom fuhren kann. [t is to be made certoin thot the assigned PCB or conductor strip can lead the moximally current. s
AEEZE MrLeHem@mtmhmsm\m[mmsdumhge@gmteMwnwmm sicherstellen, dass die Verzinnung / Vergoldung der Anschlussfldche The PCB manufacturer must take suitoble meosures to ensure that the tin / gold ploting of the connection surfoce é
B eine metallisch einwandfreie Verbindung zur Cu / Ni-Leiterbahn hat. ‘ ‘ has a metallically perfect connection to the Cu / Ni conductor path, E
SsE2 Die Anschlussfldche muss souber, glatt [IPC A-600 C) und frei von Lotstopplock und Flussmittel sein. The connection surface must be cleon, smooth (IPC A-600 C) and free of solder mask and flux. =
S Es sind scharfe und / oder rave Konten zu vermeiden. Es muss durch geeignete MaPnahmen sichergestel [t Avoid sharp and / or rough edges. Appropricte measures must guarantee that no damages E
glerteller sein, dass es durch die Kanten der PCB beim Steckvorgang zu keinerlei Beschddigungen an Gehduse und/oder Kontakt kommen konn. occur at the housing and / or contact by the edges of the board when inserting. E
Rk Bei der Anwendung von Direktsteckverbindern wird grundsdtzlich die Verwendung von zweiseitig kaschierten PCB empfohlen, When using direct connectors, the use of double-side laminated PCBs is generally recommended. %
SDH Die hier oufgefuhrten Doten gelten fur dos fur den Artikel typische Einsotzgebiet und die dofur typischen Einsatzbedingungen. The specified dato are valid for the typical application areo and typical opperation conditions. Untolerierte Mabe noch: g
SOW ‘ ‘ . o . ‘ o ‘ o o dimensions without | g
Abweichende Kontaktierungskombinationen sind im Anwendungsfall zu prifen und freizugeben, Deviating connecting combinations must be tested ond released in individual cases. tolerance acc. fo: E
DIN 150 2768-m =
siehe Werknorm ersetzt Werknorm Datum Name Index Seite ;
1 Empfohlen / recommended acc. to company standard replaces compony standord date name index poge b
2 Kundenspezifisch / customer spezific - - ;S;E&é 30.03.99 | U0013631 26 A =

Aktuelle Version dieser Werknorm siehe / See current version of this company standard: https://www.stocko-contact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.42 _KF.pdf
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e ‘ ‘ ‘ oerey Empfohlene Leiterplattenspezifikation entitikator Jrigentificotion
z =2 Blick ouf die Platine LR
s =% e on BeE oD T recommended PCB specification WN_30. L2_KF
s5=2 i Unternaimen dor RAST 2.5 / ECO-TRONIC IDC / ECO-TRONIC FB WN 30 47
==z Wieland Gruppe
s 5¢ tolerierte M h:
cres MEVV 7234 / 7235 / 727k / T28L / 7534 MEVV 7238 / 7239 / 7278 / 7538 / 7539 / 7838 perierie Bobe noc
Lotstapplock L5100 RN
EEE 0lstopplac . - =
=52 colder musk {50 Lotstopplack 7 570
=2 0 7+O,1 — - solder mask -
. ’ 0,1
£ i —— x ! 0,7" i
: TN
: P Z, N N NN :
5Z%3 N2 Y 0 ﬁj/\i o
aS S i. \ W ‘e ¢ 1 E
- ‘ - - D ‘ . e
SEE3 - | | B e I I N | W Ly = E
Sz = = Y ‘ P < (j{ ! L Y ‘ = = =
SE-C ! 1 =1 Ny i BRI | At 1 Y ! ! 3
£-0E A A ) i o :
SEs — - ) 10 Kontaktpunkt Kontak tpunkt - - N H
§:§z;§ ;%? 2,5 0,05 s ) contact point contact point 6 +0 ] 08 0] ~ | — %
- B+ 0,05 D S :
-2 ]L___) - A+@715 - L_ __alternative Kontur Steckerqberkante bundig __ _ _) B B+ 0,05 a L___ ET
sz mit Leiterplattenkante - — 1)
Zs5_ - = alternative contour @ connector top edge is flushed W )5
<3285 with PCB-edge +0,15 S
Stez A
=1 MFVV 7242 / 7243 / 7282
§£Ej U 7+071 2 5*071
SEos ’ 2,5+0,1 ’ Bel Auslequng der Platine sind die erforderlichen Kriechstrecken zu berucksichtigen
SYEE i ~ When designing PCB the necessary creeping distances must be observed
BESE 7 +0, 1 Y +0,1
s — - K _ Lotstopplock im Steckbereich nicht zuldssig
SES | Solder resist in connector area not allowed :
P - Kabelabgan E
=22 | =2 NN i ) i d”ecgtmg « Detuils siehe STOCKD Codierungsiobelle MH 7210 :
220 | = I . ' o | | detuils see STOCKO Coding - Chart MH 7210 E
%é;é =5 | = o Polzahl Polzahl %
S = ‘ 1 ! 2“ = Pusitionierschlitz der| [nmer of potes| A S T B s
=20 = ! o E eiterplotie ? 7.5 2,5 2 2,5 | 05 ||2
SN o posi \Qﬂ S0 or e J J ' ' g
ggﬁjz ! e - <= ! ! ! printed board 3 10 g K 15 130 é’
soct — ® - Kontaktpunkt L 12,5 7,5 14 3.5 | 315 ||2
£53s IR 0 _ contact point i 0,7 5 E 0 E 0 35 E
P T Q1,5 - X 1.6 6 7,5 | 12,5 6 R
Empfiinger 7 540,05 e Codierung * / coding * 7 20 B 17 49 40 é
) . L _ 8 22,5 | 17,5 18 v | s |3
ST —-- 340,05 -N\—  alternative Kontur : Steckeroberkante bindig p Pos;otswi?inogienrgung 9 25 20 19 50 L5 -
ST - — | mit Le\ter‘plattenkmte K Cod lerung 10 7.5 22,5 20 57,5 L7,5 E
015 alternaltive contour : connector lop edge is flushed coding 1 30 75 =
A with PCB-edge E
- - alle unbemaften Fasen 0,5x45° Datum | Name e e | 3
all undimensioned chamfers 0.5x45° ;S;E&é 01.10.10 | U0013643 17 B £

Aktuelle Version dieser Werknorm siehe / See current version of this company standard: Ntips://www.stocko-contact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.42 _KF.pdf
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z 2 ‘ ‘ ‘ T Fmpfohlene Leiterplattenspezifikation entitikator Jrigentificotion
2 =3 Blick aul die Platine T
s =% e on BeE o T recommended PCB specification WN_30. L2_KF
s5=2 it RAST 2.5 / ECO-TRONIC Crimp WN 30 47
== ieland Gruppe
=-°s untolerierte MaBe nach:
R MH 7L3L 01 MH 7438 dimensions without
_s== ' . tolerance qcc. to:
ek ) L)) Lotstopplack ; DIN 150 2768-m
—s8. Lotstopplack S 2,020,05
Sto2 y . | 5+&2 solder mosk ] ) BMJ
E solder mas 0.1 )
2=s 0,1 0,7 SRR 0,1 0,1 = 0]
S +0, +0, +U, U,
522 / -t X K 0,7 [
257¢ — K — — P — — P P
z= 57 9,
sze- 260 ® \s -
ESTS '/ Q0 E
E=%T% ~ 2 = + i~ £
= I I | . B [
e o | | | | - ¥ ‘ P o] e s
=5on | - | | : I S
B iE K ﬂ ST A Ny | = | S
Sz== = D = - L ‘ = < E
SECC Y Nl s N A | Y Y I N R N Y Y =Y 2
S-0E A - I :
=23 —. = = | - - = < =
Sh 2,5+¢0,05 =2 =z < 16" 0,80 S :
— —— — = e ’ A o — 2
B S 810705 E g S g et — S g
= - - - = = = = B+ 0,05 ~ [
B < 3 23 = 0.1 |
B 15
2378 I ) 1019 RBE S I
e MH 7442 - -
== A 2,50 | . ‘ ‘ Scksicht]
S ! 2,5¢0,] ’ Bei Auslegung der Platine sind die erforderlichen Kriechstrecken zu berucksichtigen
433 -t . Ltstonnlack When designing PCB the necessary creeping distances must be observed
=2sE 70,1 s y 0.1 y ppk
sotaer mas L . . . L .
s K _ . o Lotstopplack im Steckbereich nicht zuldssig
ST S o 0 Solder resist in connector area not allowed :
e v T T ~
5=z ‘44\‘\\\\\\\\\\\\\\F\ ‘ f% i | i - x Details siehe STOCKO Codierungstabelle MH 7210 E
P | . | | | il o mﬂ Kabelabgang detoils see STOCKO Coding - Chart MH 7210 3
22T . ‘ ‘ ‘ \\ { - wire direction =
f;é%;;é : ! ! ! = 1 Polzahl Polzahl :
=222 = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ﬂ A = = Positionierschlitz der] |number of poles A i number of poles A B s
= = ' ' ' “ = Leiterplotte 7 T % 7 G 77 s
SRT= Y Y Y Y position slot for the 7 , , , E
=5t ] -— * - orinted boord ] 0 : T 5 m :
coie — s L 12,5 7,5 1L 37,5 32,5 |2
E25= BE o / 0,7 5 15 10 15 40 35 -
et I S | 5101 o~ X 1.6 6 17,5 12,5 16 12,5 375 ||z
Empidnger = — = _ Codierung x / coding * ! 20 E 17 b L0 é
N S = 8 22,5 17,5 18 17,5 12,5 s
~ £ 0,05 = = T ! ] » 1 2
SOf — Y =g | Fosiiionierung 9 25 20 E 30 5ol
S B B+ 0,05 _ S K Codierung 10 27,5 22,5 20 52,5 s |l
g = coding 1 30 75 =
+0,15 = ® : b
Y A ] alle unbemaften Fasen 0,5x45 bn | e e e |3
- -— all undimensioned chamfers 0.5x45° ;;2;%5 23.02.15 | U0013643 13 C £

Aktuelle Version dieser Werknorm siehe / See current version of this company standard: Ntips://www.stocko-contact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.42 KF.pdf
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z 32 ‘ ‘ ‘ YT Empfohlene Leiterplattenspezifikation [dentifikotor /identification.
2 =2 Blick auf die Platine LA
s =% e on BeE o e recommended PCB specification WN_30. L2_KF
s5=2 e RAST 2.5 / ECO-TRONIC PL WN 30 47
= Wieland Gruppe
c._°g untolerierte Mafe nach:
e MFVV 793[’ / 7935 dimensions without
A toleronce acc. to:
s DIN 150 2768-
SEis 1,501 :
2z Lotstopplack — 0
e = solder mask 0 7:0.1 2, 5
5% 740, = B )
£53s p K P B
3 L LT |
& b entERiEET P
=y~ )/ | | | | | Lo . =
ZE-= ‘ ‘ - iy u Kobelabgang
St ‘ | d = — | = wite direction =
@Egg | v - = = e
zE-2 —— R A A | =
Sa=2 ~ A i t E
= o -— :.: — %;
3 ! 2.5:0,05 T % :
s S N — — — <O &
N B 0,05 5,7 = I —1
Coes b3 S =
0,19 ~ = ==
£ 40,05 = -
- []*O’A -
min. 1,5 min. 1,5
- —_ _ = alle unbemaften Fasen 0,5x45°
o all undimensioned chamfers 0.5x45°
. + Detoils siehe STOCKO Codierungstobelle MH 7210 | 2
== detoils see STOCKD Coding - Chort MH 7210 =
%é;é Polzahl %
=755 Positionierschlitz der| [number of poles ! ’ : : -
Sy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ CLeiterplatte S
i Bei Auslequng der Platine sind die erforderlichen Kriechstrecken zu bericksichtigen position slol for the ! 10 ’ 13,6 | 16,6 )3
z5°¢e When designing PCB the necessary creeping distances must be observed printed boord b 12,5 7,5 16,1 18,9 z
=oie 5 19 10 18,6 | 20,4 e
E238 Lotstopplack im Steckbereich nicht zuldssig i 0,7 6 17,5 | 12,5 [ 21,1 2,9 ||
Vorteiler Solder resist in connector areo not allowed X 1,6 ] 20 15 23,6 26,4 -
distributor v
Emplnger Codierung x / coding * 8 21,9 17,5 26,1 28,9 =
receiver P t - 9 25 20 28,6 M,L E
osrtronrerung =
ST P 05 tining 10 27,5 21,5 311 33,9 Z
S K Cod rerung K 30 25 33,6 | 36,6 | |3
coding 17 32,5 27,5 36,1 38,9 =
Datum Name Index Seite i
date name index page <
fellt =
Srenared 01.10.10 | V0013643 9 D E

Aktuelle Version dieser Werknorm siehe / See current version of this company standard: Ntips://www.stocko-contact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.42 _KF.pdf
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z 32 ‘ ‘ ‘ TR Empfohlene Leiterplattenspezifikation [dentifikotor /identification.
2 =2 Blick auf die Platine LA
s =% e on BeE o T recommended PCB specification WN_30. L2_KF
EEH ety Lo RAST 2.5 / ECO-TRONIC SL WN 30,47
==z Wieland Gruppe
c-°5 untolerierte MaBe nach:
S dimensions without
A toleronce acc. to:
=TT DIN IS0 2768-m
=5z2s MYV 7938
s 7,5+0,05
o5t Schutzlocksph\cht 3,2540,1 .
Z2oC protective varnish layer - - :
§=E3 0,7 0,09 0,90
STz 0,2 | ! \| | E
Pt 0 i M 1 \ \ ' =
5==%= ’ = | | | i =
-2272 R 1 ! e i =
SE-C | | | | | | | = Kabe labgang
ceot o \ ‘ ! o wire direction Z
S-S - A — = : I
S35 - s T io- - :
S - | | | ; | Y =| = :
— 1 —j‘ Y | I | E
c1| 2% SRERERE =l
S35 =5 [ 50,2 ol
=izs = = O ,5> —— o
ste ~ 2 — |
321,05
2583 - o0 -
iégg o A+O’2 o
. alle unbemaPten Fasen 0,5x45°
- all undimensioned chamfers 0.5x45°
S3ES Bel Auslegung der Plotine sind die erfordertichen Kriechstrecken zu berucksichtigen E
eto When designing PCB the necessary creeping distaonces musl be observed « Detoils siehe STOCKO Codierungstobelle MH 7210 | =
—=== detoils see STOCKD Coding - Chort MH 7210 =
EEi Lotstopplack Im Steckbereich nicht zuldssig =
=22 Solder resist in connector areg not allowed =
:?EE;Z Polzahl Polzahl i
SNTe number of poles A B C number of poles A B C E
£53 3 1,5 5 8,5 12 3 27,5 0|2
2232 ! 1l K 1] 13 3.5 30 13,5 |2
e 5 16,5 10 13,5 14 39 37,5 36 %
disirinator b 19 12,5 16 E i1,5 35 8,5 |
T 7 21,5 E 18,5 16 L 37,5 T E
i 8 24 17,5 21 17 46,5 L0 £3,5 | =
9 16,5 20 23,5 18 L9 2,5 L6 E
gl 1 9 |05 | E
11 3.5 25 28,5 -
Datum Name Index Seite ;
date name index page <
tel [t z
;;szred 13,1224 | V0013615 0 F E

Aktuelle Version dieser Werknorm siehe / See current version of this company standard: Ntips://www.stocko-contact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.42 _KF.pdf





